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4 KIT PENTRU CONSTRUIREA UNEI STRUCTURI MODULARE,
STRUCTURA MODULARA, METODA DE ASAMBLARE

S1 UTILIZAREA ACESTEIA

(57) Rezumat:

Inventia se referdla un kit pentru construirea unei struc-
turi modulare, structura modulara, metoda de asam-
blare si utilizarea acesteia. Kitul, conform inventiiei,
cuprinde o multitudine de pléaci amplasate coplanar
interconectabile prin forma care asamblate intre ele
formeaza baza structurii modulare, un prim sistem de
profile metalice, o multitudine de pereti verticali, un al
doilea sistem de profile metalice si cel putin un suport
magnetic multistrat pentru a fi dispus peste stratul
suport cu proprietati feromagnetice si pe cel putin o por-
fiune a suprafetei peretilor verticali, iar structura
cuprinde o baza a structurii modulare alcatuita dintr-o
multitudine de placi amplasate coplanar interconectate
prin forma, un prim sistem de profile metalice fixat la
baza prin intermediul unor mijloace de fixare, o multitu-
dine de placi amplasate coplanar interconectate prin
forma, care asamblate Tntre ele formeaza un strat
suport cu proprietati feromagnetice, o multitudine de
pereti verticali pentru a fi dispusi perpendicular pe baza
structurii modulare, un al doilea sistem de profile meta-
lice si cel putin un suport magnetic multistrat. Metoda,
conform inventiei, cuprinde etapele: conectarea unei
multitudini de placi pentru a forma baza structurii modu-
lare, conectarea unei multitudini de placi interconec-
tabile prin forma pentru a forma un strat suport cu pro-
prietati feromagnetice deasupra placii de baza, unde
stratul suport cu proprietati feromagnetice este inscrip-
tionat cu pozitia sa exacta in plan, fixarea unei multitu-
dini de pereti verticali dispusi perpendicular pe baza

mentionata si fixati in primul sistem de profile metalice
la partea lor inferioara, fixarea unui al doilea sistem de
profile metalice si fixarea a cel putin unui suport mag-
netic multistrat peste stratul suport cu proprietati fero-
magnetice si pe cel putin o portiune a suprafetei pereti-
lor verticali.
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Kit pentru construirea unui structuri modulare, structura modulara, metoda de
asamblare si utilizarea acesteia

DESCRIERE

Prezenta inventie se referd un kit de construire a unei structuri modulare ce permite
atasarea cu usurinta a unor componente de finisaj, o structurd modulard care poate fi
folositd pentru atasarea cu usurintd a diverselor componente de finisaj $i prezentarea
diferitelor modalitatilor de decorare ale incaperilor unei locuinte (camera de baie,
bucatarie), fiind destinata partifionarii birourilor tip open-space, amenajarea standurilor
la diverse expozitii, la constructia unor camere temporare sau definitive in cadrul unor
spatii de birouri, locuinte sau pentru constructia unor spatii de tip ,shop in shop”
Prezenta inventie se refera, de asemenea, la o metoda de asamblare a acestei structuri
modulare. De asemenea, inventia furnizeaza un perete vertical ce permite atasarea cu
usurin{d a unor componente de finisaj si care poate fi folosit in asemenea structuri
modulare

Inventia prezintd multiplele configuratii care pot fi construite utilizind astfel de structuri
modulare.

STADIUL TEHNICII

Pana acum, pentru prezentarea diferitelor modalitdti de decorare si/sau partitionare a
spatilor au fost folosite preponderent solutile clasice. Acestea se rezuma la
construirea/amplasarea unei structuri interioare portante (un schelet din lemn sau
metal) pe care sunt montate placi (fie de gips carton fie de PAL/MDF/OSB sau alte
materiale), placi carora urmeaza sa le fie aplicatd o acoperire permanenta — fie vopsea,
fie placi ceramice, tapet, etc

Dezavantajele modalitatilor de prezentare existente sunt ca acestea necesita crearea
unor structuri rigide care presupun modificarea spatiului, un timp de lucru pentru
amenajarea acestuia apreciabil, un consum mare de materiale care nu pot fi refolosite,
mult praf si discomfort la modificarea acestuia cat si o perioadd mare de timp in care
spatiul nu poate fi utilizat. Totodata trebuie luat in calcul timpul indelungat de executie al
unei structuri clasice, timp deloc neglijabil.

Scopul prezentei inventii este de a furniza o structurd modulara care sa inlature
dezavantajele mentionate anterior concomitent cu realizarea unor structuri care sa
permitd asamblarea/modificarea/dezasamblarea lor intr-un timp semnificativ mai scurt
decéat cel pentru obtinerea sistemelor clasice, cu posibilitatea refolosirii materialelor,
relocarea acestora si fard a modifica structural incinta in care au fost montate.

Un alt scop al inventiei este de a furniza un perete vertical ce permite atasarea cu
usurinta a unor componente de finisaj care poate fi folosit/refolosit $si montat/demontat
in diverse configuratii ale structurii modulare.

Un alt scop al inventiei este de furniza o altd modalitate de prezentare/expunere a
componentelor de finisaj de ex. ceramicad/parchet/mozaic si a altor elemente de finisaj
care acopera suprafetele dintr-un spatiu locuibil/locatie (pereti, pardoseala, etc...).

De asemenea, un alt scop al prezentei inventii este de a furniza un kit de construire a
unei structuri modulare care sa poate fi montatd/demontata/relocatad cu usurinta fara a
modifica structura de baza a locatiei unde urmeaza sa fie folosit si la care pot fi atagate
componente de finisaj de tip gresie, faianta etc.

4



RO 134845 A1

De asemenea, intr-un alt scop, inventia se referé la o noud modalitate de partifionare a
spatiilor de tip open-space fara a altera in niciun fel structura spatiului initial. In
momentul Tn care beneficiarul spatiului doreste revenirea la partitionarea initiala,
aceasta este realizatd intr-un timp extrem de scurt si farad inconvenientele care apar
atunci cand se folosesc sistemele disponibile actuale de pe piata.

Descrierea pe scurt a inventiei

Prezenta inventie furnizeaza un perete vertical ce permite atasarea cu ugurinta a unor
componente de finisaj care poate fi folosit/refolosit §i montat/demontat in diverse
configuratii ale unei structurii modulare.

Prezenta inventie furnizeaza, de asemnea, un kit de construire a unei structuri modulare
ce permite atasarea cu ugurintd a unor componente de finisaj.

Prin componente de finisaj se inteleg toate componentele care pot fi folosite pentru
decorarea peretilor/podelei unei incaperi anume, dar fara a fi limitate la, gresie, faianta,
marmura, granit, parchet, linoleum, mocheta.

Intr-un alt exemplu de realizare, inventia furnizeaza o structura modulara care poate fi
.configurata intr-o multitudine de configuratii folosind aceleasi materiale §i care poate
avea diverse utilizari atat in scop comercial cat i in scop personal.

Intr-un alt exemplu de realizare, prezenta inventia furnizeazd o metoda de asamblare a
unor asemenea structuri modulare.

Prezenta inventie se referd, de asemenea, la utilizarea unor astfel de structuri pentru
atagarea cu usgurintd a unor componente de finisaj In scopul prezentarii/expunerii la
diferite expozitii, pentru partitionarea spatiilor expozitionale, pentru partitionarea spatiilor
de birouri de tip open-space sau a spatiilor comerciale, sau pentru compartimentarea
temporara a locuintelor sau a spatiilor care permit acest lucru

Descrierea pe scurt a desenelor

Prezenta inventie va fi descrisa, in continuare, si prin intermediul desenelor atasate
care sunt considerate a fi ilustrative, dar nu sunt intentionate a fi limitative.

Figura 1 prezintd panoul de baza al unei incéperi realizat prin asamblarea placilor
marcate cu codul structurii care urmeaza a fi amplasata si pozitia exacta a structurii
(PO1-P10)

Figura 2 prezintd montarea structurii de rezistenta de la baza conform marcajelor
corespunzatoare

Figura 3 prezinta placile de suport feromagnetic montat pe panoul de baza.

Figura 4 prezintd montarea peretilor verticali in structura de rezistenta inferioara

Figura 5 prezinta montarea peretilor verticali care prezintd golurile de fereastra/usa
pretaiate in fabrica in peretii verticali portanti, montate in structura de rezistenta
inferioara si panourile de colt prelucrate cu tehnica ,folding”

Figura 6 prezinta atagarea structurii de rezistenta superioara la peretii folosind: profile
,=U”, profile combinate, profile ,L” si profile ,T” pe extremitatea superioara a peretilor
verticali

Figura 7 prezinta aplicarea suportul magnetic preadezivat pe baza structurii modulare
care este acoperita cu suportul feromagnetic

Figura 8 prezinta aplicarea suportul magnetic preadezivat pe peretii structurii modulare
Figura 9 prezintd montarea componentelor de finisaj pentru pardoseala i perefi
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Figura 10 prezintd montarea profilelor ornamentale de mascare in golurile pentru usi,
ferestre sau alte decupaturi

Figura 11 prezinta combinatiile modulare posibile cu aceleasi componente

Figura 12- prezintd reprezentarea schematicad a realizarii coltului in forma de L a
structurii modulare

Descrierea inventiei

Prezenta inventie va fi descrisa, in continuare, in detaliu.

Prezenta inventie furnizeaza intr-un prim exemplu de realizare, unui perete vertical ce
permite atasarea cu ugurinfd a unor componente de finisaj care are o structura
stratificatd formata dintr-un miez ultraugor cum ar fi spuma, polistiren, vatd minerala
aflat intre 2 straturi cu proprietati feromagnetice cu o grosime variind de la 0,1 mm la 2
mm unde cel putin un strat cu proprietati feromagnetice este vopsit la exterior cu o
vopsea antiderapanta caracterizatd de o succesiune de straturi $i anume un strat de
polietilena ca strat protector, un strat acrilic ca strat superior, poliester ca strat amorsor,
crom ca strat chimic si un strat de acoperire a fetei interioare a stratului cu proprietati
feromagnetice.

Intr-un exemplu de realizare preferat, miezul ultrausor, de exemplu polistirenul sau vata
minerald, este aplicat la cele doua straturi cu proprietati feromagnetice prin intermediul
unui strat adeziv.

Intr-un alt exemplu de realizare, cand miezul ultraugor este spuma, nu mai este
necesara aplicarea adezivului.

Peretii sunt caracterizati de un sistem tip interblocare (interlocking) sau “click” plasat
vertical. Sistemul tip interblocare (interlocking) vertical nu este un sistem care
incastreaza cei doi pereti, fixandu-i ci este un sistem care permite alinierea in plan a
peretilor dar lasand totodata un spatiu de reglare a acestora in plan vertical.

Intr-un exemplu de realizare, miezul ultraugor este realizat din spuma, polistiren si vata
minerala.

Intr-un exemplu de realizare preferat, miezul ultraugor are o grosime cuprinsa intre 30 si
150 mm, de preferat intre 60-100 mm. Grosimile s-au ales tindnd cont de portanta
oferitd de grosimea panoului coroboratd cu structura metalica de rezistentd. Geometria
structurii metalice se schimba functie de grosimea panoului, fara a altera proprietatile
peretelui.

Criteriul principal pentru care au fost alese aceste materiale (spuma, polistienul i vata
minerald) este acela ca intre cele doua straturi cu proprietati feromagnetice este nevoie
de un material de umplutura- un filler- iar atunci cand se alege acest filler, avantajul
principal il constituie greutatea sa. Alte avantaje ale acestor de materiale sunt:
omogenitatea, predictibilitatea comportarii lor in productie, usurinta debitarii acestora
samd.

Intr-un exemplu de realizare, stratul cu proprietati feromagnetice este, de preferat, dar
fara a fi limitat la o foaie de tabla galvanizata, care are o grosime intre 0,1 mm $i 2 mm.
Intr-un exemplu preferat de realizare, grosimea foii de tabld galvanizatd este cuprinsa
intre 0,1 mm si 0,8 mm, grosime care va putea fi aleasad de specialistul in domeniu in
functie de aplicatia doritd. Intr-un alt exemplu de realizare preferat, foaia de tabla
galvanizatd variazd intre 0,18 mm si 0,4 mm cu rezultate optime/rezultate de
performanta pe o foaie de 0,25 mm.
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Stratul cu proprietati feromagnetice este acoperit cu vopseaua antiderapanta speciala
caracterizatd de o succesiune de straturi si anume un strat de polietilena ca strat
protector, un strat acrilic ca strat superior, poliester ca strat amorsor, crom ca strat
chimic si un strat de acoperire a fetei interioare a stratului cu proprietati feromagnetice.
Aceasta vopsea speciala antiderapantd este descrisa in cererea de brevet nr.
EP3429434.
De mentionat cd atunci cand se construieste spatiul dorit, de cate ori se face o
intoarcere (creandu-se un colt in forma de “L” privind in planul structurii), acelui perete i
se va practica o prelucrare tip “folding” — adica o incizie a stratului cu proprietati
feromagnetice din partea superioara, strapungandu-se miezul ultrausor dar
neinteresectand stratului cu proprietati feromagnetice situat la partea inferioara .
Aceasta frezare se va executa sub un unghi de 91 grade, pentru a se crea o pliere la 90
grade. Stratul cu proprietati feromagnetice ramas actioneaza ca o balama in jurul careia
“aripile” panoului ramase se vor plia. Pliindu-se, se va forma un colf de sectiune “L” care
va actiona ca un stalp al structurii (Fig 12). Ca si in cazul unei constructii clasice, stalpii
se amplaseaza pe colturi conferind rezistenta unei structuri rigide, chiar si in cazul
contururilor neinchise. De asemenea, colfurile astfel obfinute sunt mult mai rezistente
decat cele realizate din 2 bucati ceea ce rezulta intr-un avantaj suplimentar al acestei
structuri modulare.
Peretii sunt livrati debitafi din fabrica la inaltimea solicitatd conform specificatiilor
clientului (in general intre 2,2 si 3 metri, cel mai uzual fiind folosit 2,4-2,5 metri).
Sectiunea preferatd a peretelui vertical este de 80 mm. Existd posibilitatea scaderii
acestei sectiuni in anumite cazuri pana spre 30 mm, dar i cresterea acesteia in
anumite situatii, peste 150 mm. Cresterea sau scaderea sectiunii preferate a peretelui
se determina functie de mai multi factori. In primul rand trebuie considerata geometria in
plan a ansamblului. Cu cat acesta este mai inchis, mai ranforsat, peretii se leaga mai
bine unul de celalalt, cu atat sectiunea peretelui poate scadea. Cu cat este necesara
sustinerea unor corpuri grele pe perete (in cazul aplicatiilor pentru showroom-uri, de
exemplu — vase WC, lavoare suspendate, etc), cu atat grosimea panourilor trebuie sa
creasca.

Prezenta inventie furnizeaza, intr-un alt exemplu de realizare, un kit de construire a

unei structuri modulare ce permite atasarea cu usurin{d a unor componente de finisare

care cuprinde:

- o multitudine de plici amplasate coplanar interconectabile prin forma care
asamblate intre ele formeaza baza structurii modulare

- un prim sistem de profile metalice (structura de rezistena inferioara) pentru a fi fixat
la placa de baza prin intermediul unor mijloace de fixare,

- o0 multitudine de placi amplasate coplanar interconectabile prin forma care
asamblate intre ele formeaza un strat suport cu proprietati feromagnetice ce se
fixeaza peste baza,

- o multitudine de pereti verticali pentru a fi dispusi perpendicular pe baza structurii si
fixabili Tn primul sistem de profile metalice (structurd de rezistenta inferioara) la
partea lor inferioara

unde peretii verticali sunt prevazuti cu un strat cu proprietati
feromagnetice la cel putin una dintre suprafetele exterioare,

1
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- un al doilea sistem de profile metalice (structura de rezistenta superioara) pentru a fi
fixat la partea superioard a peretilor verticali pentru a asigura stabilitatea si
rigiditatea structurii,

- cel putin un suport magnetic pentru a fi atasat peste stratul suport cu proprietati
feromagnetice si pe cel putin o portiune a suprafetei peretilor verticali

unde suportul magnetic este alcatuit la partea inferioara aflata spre stratul
suport cu proprietati feromagnetice de o folie magnetica si de un mijloc de
atasare la partea opusa suportului cu proprietati feromagnetice pentru
atasarea numitelor componente de finisare.

Intr-un exemplu de realizare, numitul prim sistem de profile metalice (structura de

rezistentd inferioard) este alcatuit dintr-o multitudine de segmente metalice

interconectabile avand sectiunea profilului U, iar forma in plan a respectivei sectiuni fiind
dreapta si/sau alternativ de forma literei ,L",” H” sau , T" sau profile compuse

Intr-un exemplu de realizare, interconectarea prin forma este de tip puzzle cu sistem tip

interblocare (interlocking).

Intr-un exemplu de realizare, kitul de construire a structuri modulare cuprinde o baza

alcatuita din multitudinea de placi interconectate prin forma de tip puzzle cu sistem tip

interblocare (interlocking), preferabil marcata sau etichetata cu un cod.

Intr-un exemplu de realizare, multitudinea de placi amplasate coplanar interconectabile

prin forma care asamblate intre ele formeaza stratul suport cu proprietati feromagnetice

ce se fixeaza peste baza sunt gravate cu coduri, adica este indicata pozitia unde trebuie
asezata fiecare placa care formeaza stratul suport cu proprietati feromagnetice, in plan,
conform unei codificari reiesite din proiectare. Debitarea in plan (forma) a placilor care
formeaza stratul cu proprietati feromagnetice este cu sistem tip interblocare

(interlocking)”, astfel incat sa nu se poata gresi asezarea acesteia, iar la final, conturul

rezultat din imbinarea mai multor placi sa fie unul corect dimensional.

Intr-un exemplu de realizare, numitul al doilea sistem de profile metalice (structura de

rezistenfa superioara) este alcatuit dintr-o multitudine de segmente metalice

interconectabile avand sectiunea profilului U, iar forma in plan a respectivei sectiuni fiind
dreapta si/sau alternativ de forma literei ,L",” H” sau ,T" sau profile compuse

Intr-un alt exemplu de realizare, mijlocul de atagare al suportului magnetic este un

adeziv acrilic aplicat pe un suport buretos sau adeziv de tip vinilic sau ,hot-melt.

Intr-un alt exemplu de realizare adezivul acrilic aplicat pe suport buretos are buretele cu

celula inchisa.

Intr-un alt exemplu de realizare, stratul suport cu proprietati feromagnetice este o foaie

de tabla galvanizata.

Adezivii de tip hot melt sunt adezivi care sunt solizi la temperatura camerei si devin

vascosi atunci cand sunt incalziti la o anumitd temperatura. Lipirea se realizeaza prin

presarea si dupa racirea la temperatura camerei , in cateva secunde, se realizeaza o

lipire puternica, durabila, intr-un timp exirem de scurt.

Intr-un exemplu de realizare suplimentar, structura modulara este prevazuta, pentru

peretii verticali sau pentru componentele de finisaj ce urmeaza a fi montate (de ex. placi

ceramice, parchet, mocheta), cu suportul magnetic lipit direct de materialul de placare al
peretilor verticali cu un adeziv de tip vinil sau ,hot-melt”.
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Adezivii de tip hot-melt sau vinilici au fost alesi din ratiuni de cost deoarece adezivul
acrilic aplicat pe un suport buretos este mai scump si folosirea acestuia pe peretii
structuri care nu sunt supusi presiunii mecanice care apare la podea duc la reducerea
semnificativa a costurilor.
Intr-un exemplu de realizare preferat, mijlocul de atagare este un adeziv acrilic aplicat
pe un suport buretos.
Daca se doreste aplicarea pe o placa de ceramica care are spatele cu neregularitati $i
cu un model de tipar inalt, atunci este de dorit ca suportul magnetic multistrat sa fie
prevazut cu un mijloc de atasare de tip adeziv buretos care va fi capabil sa preia
modelul de pe spatele placii de ceramica, crescand astfel forta contactului dintre placa
de ceramica si stratul cu proprietati feromagnetice.
Suportul magnetic multistrat cu adeziv acrylic aplicat pe suport buretos confera
urmatorul avantaj: atunci cand se doreste schimbarea colectiei ceramice/mocheta din
cauza uzurii, a deteriorarii, a delistarii din portofoliu, aceasta indepartare/inlocuire a
componentelor de finisaj are loc rapid. Atasarea de suportul magnetic inlatura
dezavantajele lipirii clasice (cu adeziv a placilor de ceramica/parchetului/mochetei) a
caror inlocuire ar fi condus la aparitia zgomotului, prafului si, In general, al unui
disconfort pentru spatiului in care este destinat. Dupa detagarea elementelor de finisaj
cu tot cu suportul magnetic de pe pereti/pardoseala, se asigura integralitatea peretilor
verticali/podelei care pot fi astfel refolositi in alte configuratii sau pentru expunerea altor
elemente de finisaj.
Un alt avantaj major este acela ca instalarea/dezinstalarea produselor folosind acest
sistem, are loc cu o viteza de aprox. 10 ori mai mare decat in cazul modului de lucru
clasic.
Buretele are rolul de a prelua denivelarile aflate pe spatele elementelor de finisaj, in
special, Tn cazul placilor de ceramica. Practic relieful din spatele ceramicii se
“amprenteaza” in burete, iar finisajul se uniformizeaza si se niveleaza astfel. Un avantaj
suplimentar al folosirii stratului buretos este acela ca se reduce la minim riscul ca placile
de ceramica sa se sparga. In lipsa buretelui, exista riscul ca placile de ceramica, de
exemplu, s& se spargd atunci cand sunt lipide doar cu folia magneticd deoarece
asezarea lor ar fi doar pe “crestele” reliefului de pe spate.
Compozitia preferata a suportului buretos este “poliolefina” cu densitate intre 50 si 120
kg/mc dar sunt acceptate si variante de polietilena sau poliuretan cu aceeasi densitate.
Daca densitatea suportului buretos este mai mica de 50 kg/mc, atunci el este foarte
maleabil si se va tasa foarte ugor. Daca este mai dens de 120 kg/mc, atunci va fi prea
rigid pentru a patrunde in cavitatile reliefului de pe spatelele plécii de ceramica si lipirea
se va face pe “crestele” spatelui placii ceramice. Intr-un exemplu de realizare preferat,
densitatea este 95kg/mc care confera o lipire optima.
Este preferabil ca adezivul acrilic aplicat pe suport buretos sa aiba buretele cu celula
inchisa si nu cu celula deschisa. Este preferabil ca buretele peste care este aplicat
adezivul sa aiba celula inchisa din urmatoarele motive:
- rezistenta la compresiune este superioara,
“memoria” suportului pe care este aplicat adezivul — cel cu celula inchisa isi “revine”,
tasarea exercitata nu este una permanenta. Daca tasarea ar fi permanenta, in cazul
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lipirii pe placi ceramice, in special pentru cele de pe podea, adezivul aplicat pe

burete nerevenind la forma initial, nu ar umple golurile de pe spatele placilor,
- rezistenta superioara la solicitari (de exemplu la intindere/tractiune) fata de buretele

suport cu celula deschisa.
in continuare, va fi descrisa in detaliu fiecare componenta a kitului de construire a unei
structuri modulare.
Baza structurii modulare
Multitudinea de placi amplasate coplanar interconectabile prin forma (de tip puzzle cu
sistem de tip interblocare (interlocking)) este asamblatd pentru a forma baza structurii
modulare. Aceste placi interconectabile pot fi confectionate din orice tip de material
adecvat selectat, de preferinta, din gama pléacilor aglomerate din lemn (pal hidrofugat,
MDF, OSB). Intr-un exemplu de realizare preferat, placile interconectabile care
formeaza baza structurii modulare sunt confectionate preferabil, dar fara a fi limitat, la
pal hidrofugat. Avantajul folosirii acestui material este dat de pretul avantajos, de
usurinta prelucrarii acestuia pe utilaje cu comanda numerica de mare viteza (debitare
laser, debitare CNC router, etc), de versatilitatea din punct de vedere al grosimii
preferate pentru aplicatie, de durabilitatea in timp. Grosimea placilor interconectabile
care formeaza baza structurii modulare este intre 9 si 40 mm, dar poate varia in functie
de mai multi factori. Grosimea placii se stabileste de catre un specialist in domeniu in
functie de solicitarea la care va fi supusa structura modulara. De exemplu, un perete
vertical care din cauza geometriei ansamblului nu beneficiaza de sustineri (care nu se
inchide intr-o forma tip “L” sau “H” sau “T"), va solicita, atunci cand este impins, baza
structurii modulare. Astfel, aceasta va avea tendinta de a se ridica de pe podea,
considerand un moment inconvoietor in jurul reazemului (adica in jurul structurii
modulare prinse de baza structurii, structura in care este montat panoul). Cu cat
grosimea placilor interconectabile care formeaza baza structurii este mai mica, cu atat
momentul inconvoietor este mai mare. In astfel de situatii se vor dimensiona placi
interconectabile rigide, cu o grosime mai mare, preferabil 30-40mm si poate chiar cu o
rezistenta mecanica crescuta (OSB).
Baza structuri modulare este ganditda ca un puzzle, multitudinea de placi
interconectabile fiind debitate pe un sistem de tip interblocare (interlocking) , adica
placile nu se pot monta decat in anumite pozitii, pozitiile care sunt cele pentru care au
fost destinate. Acest sistem de tip interblocare (interlocking) si structura de tip puzzle
conferd unul din avantajele principale ale produsului prin economisirea timpului de
montaj comparativ cu sistemele clasice. Multitudinea de placi interconectabile care
asamblate formeaza baza structurii, din PAL preferabil, dar fara a fi limitat la acesta, se
aseaza pe jos conform planului, se cupleaza, in sistem tip interblocare (interlocking)
Astfel, este realizata baza structurii modulare.
Pentru usurarea realizarii montajului, pe fiecare placa interconectabila prin forma, este
marcat un numar respectiv, gravat spatiul unde va fi montat profilul metalic de rezistenta
si eventual numarul peretului vertical corespondent si delimitarea sa (Fig 1, Fig 2).
Astfel, baza structurii modulare este inscriptionata cu instructiuni de montaj pentru a se
putea realiza montajul cu usurinta si rapiditate.
Optional, kitul de construire poate contine instructiuni scrise pe suport hartie pentru
montarea cu usurinta a structurii modulare.
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Un prim sistem de profilele metalice (structura de rezistenta inferioara) alcatuit

dintr-o multitudine de profile segmente metalice interconectabile de tip U, L, T, H sau

profile compuse, functie de geometria necesara care vor descrie conturul peretilor si se
vor monta pe baza structurii in pozitiile corespunzatoare. Profilele de tip “U”, “L", “T" si

“H" sau profile compuse, joaca rol structural, sustinand la partea inferioara peretii

verticali ai structurii modulare magnetice. Profilele metalice dispuse pe baza structurii

formeaza un prim sistem de profile metalice (structurd de rezistenta inferioara) care
este alcatuit dintr-o multitutidine de segmente interconectabile avand sectiunea profilului

U iar forma in plan a respectivei sectiuni este dreapta si/sau alternativ de forma literei L,

H, T sau profile compuse.

Profilele metalice tip “U”, “L”, “T" si “H” au sectiunea interioara egala cu cota sectiunii

peretelui vertical la care se adauga 1-2 mm. Grosimea preferata a materialului din care

sunt confectionate profilele “U”, “L", “T" si “H" este intre aproximativ 1 si aproximativ 5

mm. Intr-un exemplu de realizare preferat, grosimea materialului profilelor metalice

este intre aproximativ 1,5 mm si aproximativ 2 mm.pentru ca:

- rezistenta conferita structurii de rezistenta inferioara prin folosirea acestei grosimi sa
fie suficienta,

- prin folosirea acestei grosimi a profilelor metalice a structurii de rezistenta , placa de
finisaj (de exemplu gips carton sau MDF, dar fara a fi limitat la acestea) va “trece”
peste structura metalica atunci cand va fi montata finisand in mod elegant peretele.
Asta deoarece nu trebuie sa uitam ca pe spatele placii este aplicatd o folie
magnetica insotitd de un mijloc de atasare corespunzator (preferabil, un adeziv
acrilic aplicat pe suport buretos sau adeziv de tip vinilic sau de tip hot melt), straturi

_ care cumuleaza 1,5-2 mm.

Intr-un exemplu de realizare preferat, fiecare profil are marcat sau etichetat un cod ce

indica pozitia de montaj, fiind deja debitat la lungime (Fig. 1 si Fig. 2).

Intr-un alt exemplu de realizare, profilele pot fi debitate si la fata locului/in santier.

In cazul in care sunt marcate, profilele se agseaza pe pozitile corespondente marcate pe

baza structurii modulare.

Stratul suport cu proprietati feromagnetice (agezat peste baza structurii)

Stratul suport cu proprietati feromagnetice este format prin asamblarea unei multitudini

de placi interconectabile prin forma de tip puzzle cu sistem de tip interblocare

(interlocking). Aceste placi interconectabile care formeaza stratul suport cu proprietati

feromagnetice pot fi taiate si marcate cu un cod pentru a putea fi montate in locurile

corespunzatoare pe baza structurii modulare.

Intr-un exemplu de realizare, stratul cu proprietati feromagnetice este, de preferat, dar

fara a fi limitat la o foaie de tabla galvanizata, care are o grosime intre 0,1 mm si 2 mm.

Intr-un exemplu preferat de realizare, grosimea foii de tabla galvanizata este cuprinsa

intre 0,1 mm si 0,8 mm, grosimea care va putea fi aleasa de specialistul in domeniu in

functie de aplicatia dorita. Intr-un alt exemplu de realizare preferat, foaia subtire de tabla
galvanizata variaza intre 0,18 mm si 0,4 mm cu rezultate optime/rezultate de performata

pe o foaie de 0,25 mm.

Stratul cu proprietati feromagnetice poate fi acoperit cu vopseaua antiderapanta

speciala caracterizatd de o succesiune de straturi $i anume un strat de polietilena ca

strat protector, un strat acrilic ca strat superior, poliester ca strat amorsor, crom ca strat

8

H



RO 134845 A1

chimic si un strat de acoperire a fefei interioare a stratului cu proprietati feromagnetice.
Aceasta vopsea speciala antiderapantd este descrisd in cererea de brevet nr.
EP3429434.

In alt exemplu de realizare, stratul cu proprietati feromagnetice poate fi caserat peste
baza structurii modulare, astfel baza si stratul feromagnetic devenind o singura piesa.
Peretii verticali ai structurii modulare

Perete vertical ce permite atasarea cu usurinta a unor componente de finisaj care are o
structura stratificatd formata dintr-un miez ultrausor cum ar fi spuma, polistiren, vata
minerala aflat intre 2 straturi cu proprietati feromagnetice cu o grosime variind de la 0,1
mm la 2 mm, unde cel putin un strat cu proprietati feromagnetice este vopsit la exterior
cu o vopsea antiderapanta caracterizatd de o succesiune de straturi $i anume un strat
de polietilend ca strat protector, un strat acrilic ca strat superior, poliester ca strat
amorsor, crom ca strat chimic si un strat de acoperire a fetei interioare a stratului cu
proprietati feromagnetice.

Peretii sunt caracterizati de un sistem de tip interblocare (interlocking) “interlocking” sau
“click” plasat vertical. Sistemul de tip interblocare (interlocking) vertical nu este un
sistem care incastreaza cei doi pereti, fixandu-le ci este un sistem care permite alinierea
in plan a panourilor dar lasand totodata un spatiu de reglare a acestora in plan vertical.
Dispunerea peretilor verticali unul langa celalalt impreuna cu sistemul de tip interblocare
(interlocking) sau “click”, realizeaza o structura cu corp comun.

Un al doilea sistem de profilele metalice (structurd de rezistentd superioard)
alcatuit dintr-o multitudine de profile segmente metalice interconectabile de tip U, L, T,
H sau profile compuse, functie de geometria necesara vor descrie perimetrul exterior al
laturii superioare a peretilor verticali peretilor si se vor monta la partea superioara a
acestora (structura de rezistentd superioara). Aceste profile de tip “U”, “L” , “T", “H" sau
profile compuse sunt montate, la partea superioara a peretilor verticali care la fel sunt
“lipite” de peretele vertical prin inserarea unor mijloace de prindere potrivite, fiind
preferate, dar fara a fi limitat la, pop-nituri. Aceastea au acelasi caracteristici ca cele
care formeaza primul sistem de profile metalice (structura de rezistenta inferioara)
pentru motivele enumerate anterior.

Este important de mentionat ca profilele metalice care formeaza primul sistem de profile
metalice (structurd de rezisten{d inferioard) de la baza peretilor se decaleaza fata de
profilele metalice care formeaza cel de-al doilea sistem de profile (structurd de
rezistenta superioard), astfel incat intr-o sectiune in plan vertical, imbinarile acestora sa
fie decalate sau “tesute” pentru a conferi rezistenta suplimentara structurii modulare.
Suportul magnetic multistrat

Suportul magnetic multistrat este alcatuit dintr-o folie magnetica (prin care se poate fixa
la stratul cu proprietati feromagnetice) si un mijloc de atagsare corespunzator (de ex.
adeziv acrilic aplicat pe suport buretos sau adeziv de tip vinilic sau hot melt) pe care se
poate ataga cu usurintd componentele de finisare dorite (de ex. ceramica, gresie,
marmura, granit, parchet, linoleum, mocheta $i alte materiale potrivite pentru acoperirea
suprafetelor, etc).

Preferabil, folia magneticé are grosimea de intre 0,2 si 3 mm, preferabil 0,4 mm pentru
o forta de contact optima, dar grosimea acesteia poate fi aleasd de specialistul n
domeniu, in functie de greutate placii de expus. Intr-un exemplu de realizare preferat,
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mijlocul de atasare de tip adeziv acrilic aplicat pe suport buretos are grosimea intre 0,2
si 5 mm, preferat 1 mm care are un nivel optim de preluare a denivelarilor elementului
care se aplica pe suportul magnetic multistrat.
Daca se doreste atasarea pe suportul magnetic multistrat al unei placi de ceramica care
are spatele cu neregularitdti si cu un model de tipar inalt, este de preferat sa se
foloseasca un adeziv acrilic aplicat pe suport buretos (in special in cazul in care placa
de ceramica se va monta pe podea unde este supusa unei presiuni mai mari) care va fi
capabil sd adere la modelul in relief de pe spatele placii de ceramicd, crescand astfel
forta contactului dintre placa de ceramicd $i stratul cu proprietdti feromagnetice.
Adezivul acrilic aplicat pe suport buretos are rolul de a prelua denivelarile aflate pe
spatele elementelor de finisaj, in special, Tn cazul placilor de ceramica. Practic relieful
din spatele ceramicii se “amprenteaza” in adezivul acrilic aplicat pe suport buretos, iar
elementul de finisaj se uniformizeaza si se niveleaza astfel. Un avantaj suplimentar al
folosirii adezivului acrilic aplicat pe suport buretos este acela ca placile de ceramica nu
se mai sparg. In lipsa adezivului acrilic aplicat pe suport buretos, exista riscul, ca daca
presiunea este foarte mare si traficul este intens, placile de ceramica, sa se sparga
deoarece asezarea lor ar fi doar pe “crestele” reliefului de pe spatele placii de ceramica.
Suportul magnetic multistrat cu adeziv acrilic aplicat pe suport buretos confera
urmatorul avantaj: atunci cand se doreste schimbarea colectiei ceramice/mocheta din
cauza uzurii, a deteriorarii, a delistarii din portofoliu, aceastd schimbare se face rapid,
produsele fiind desprinse usor. Folosirea foliei magnetice inlatura dezavantajele lipirii
clasice a elementelor de finisaj (placi ceramice, parchet, mochetd) a caror inlocuire ar fi
condus la aparifia zgomotului, prafului i, in general, al unui disconfort pentru spafiului
in care este destinat.
Un alt avantaj major este acela ca instalarea/dezinstalarea elementelor de finisaj, are
loc cu o viteza de aprox. 10 ori mai mare decéat in cazul modului de lucru clasic.
Daca se doreste folosirea unei placi de ceramica care are spatele cu neregularitafi $i cu
un model de tipar inalt pe unul din peretii verticali unde nu este supusa unei presiuni la
fel de mari ca cea a unei placi agezate pe podea, se pot folosi adezivii de tip vinilici sau
hot melt care asiguréa stabilitatea placii de ceramica concomitent cu un cost redus.
In cazul folosirii adezivului acrilic aplicat pe suport buretos care are un strat de protectie
denumit “liner”, componentele de finisare (ceramica, parchet, linoleum, etc) se aseaza
pe adezivul acrilic aplicat pe suport buretos dupa indepartarea liner-ului $i se fixeaza in
pozitia dorita prin presare.
Prezenta inventie furnizeaza, intr-un al doilea exemplu de realizare, o structura
modulara care cuprinde:
- 0 baza a structurii modulare alcatuita dintr-o multitudine de placi amplasate coplanar
interconectate prin forma,
- un prim sistem de profile metalice (structurd de rezisten{a inferioard) fixat la baza
prin intermediul unor mijloace de fixare,
- un strat suport cu proprietati feromagnetice dispus deasupra bazei si alcatuit dintr-o
multitudine de placi interconectate prin forma,
- o multitudine de pereti verticali dispusi perpendicular pe baza si fixafi in primul
sistem de profile metalice la partea lor inferioara
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unde perefii verticali sunt prevdzuti cu un strat cu proprietati
feromagnetice la cel pufin una dintre suprafetele exterioare,

- un al doilea sistem de profile metalice (structurd de rezistentad superioara) fixate la
partea superioara a peretilor verticali pentru a asigura stabilitatea si rigiditatea
structurii,

- un suport magnetic multistrat dispus peste stratul suport cu proprietati feromagnetice
si pe cel putin o portiune a suprafetei peretilor verticali

unde suportul magnetic multistrat este alcatuit la partea inferioara aflata
spre stratul suport cu proprietati feromagnetice de o folie magnetica si de

A un mijloc de atasare corespunzator la partea superioara.

Intr-un exemplu de realizare preferat, interconectarea prin forma este de tip puzzle cu

sistem de tip interblocare (interlocking).

Intr-un exemplu de realizare, numitul prim sistem de profile metalice (structurd de

rezistentd inferioard) este alcatuit dintr-o multitudine de segmente metalice

interconectate avand sectiunea profilului U, iar forma in plan a respectivei sectiuni fiind
dreapta si/sau alternativ de forma literei ,L",” H” sau ,T" sau profile compuse.

Intr-un exemplu de realizare, numitul al doilea sistem de profile metalice (structura de

rezistentd superioarda) este alcdtuit dintr-o multitudine de segmente metalice

interconectate avand sectiunea profilului U, iar forma in plan a respectivei sectiuni fiind
dreapta si/sau alternativ de forma literei ,L",” H” sau ,T"” sau profile compuse.

Mijlocul de atagare corepunzator poate fi un adeziv acrilic aplicat pe suport buretos sau

un adeziv de tip vinilic sau hot melt.

Intr-un exemplu de realizare suplimentar, structura modulara are, pentru peretii verticali

sau pentru componentele de finisare ce urmeaza a fi montate (de ex. placi ceramice,

parchet, mocheta), folia magnetica lipita direct de materialul de placare al peretilor
verticali cu un adeziv de tip vinil sau ,hot-melt”.

In continuare, va fi descrisd in detaliu fiecare componentd a structuri modulare

magnetice.

Baza structurii modulare

Baza structurii modulare este obfinuta prin interconectarea multitudinii de placi care pot

fi confectionate din orice tip de material potrivit selectat din gama placilor aglomerate

din lemn (pal hidrofugat, MDF, OSB). Intr-un exemplu de realizare preferat, baza
structurii modulare este confectionata preferabil, dar fard a fi limitat, la pal hidrofugat.

Avantajul folosirii acestui material este dat de pretul avantajos, de usurinta prelucrarii

acesteia pe utilaje cu comanda numerica de mare viteza (debitare laser, debitare CNC

router, etc), de versatilitatea din punct de vedere al grosimii preferate pentru aplicatie,

de durabilitatea in timp. Grosimea placii de baza sau amprentei este intre 9 si 40 mm,

dar poate varia in functie de mai multi factori. Grosimea placii se stabileste de catre un

specialist in domeniu in functie de solicitarea la care este expusa structura. De
exemplu, un perete vertical care din cauza geometriei ansamblului nu beneficiaza de
sustineri (care nu se inchide intr-o forma tip “L" sau “H” sau “T"), va solicita, atunci cand
este impins, structura de baza si implicit placa de baza. Astfel, aceasta va avea tendinta
de a se ridica de pe podea, considerand un moment inconvoietor in jurul reazemului

(adica in jurul structurii prinse de placa, structura in care este montat panoul). Cu cat

grosimea placii mai mica, cu atat momentul inconvoietor este mai mare. In astfel de
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situatii se va dimensiona o placa de baza rigida, cu o grosime mai mare, preferabil 30-
40mm si poate chiar cu o rezistenta mecanica crescuta (OSB)

Baza structurii modulare este ganditd ca un puzzle, placile interconectabile care
formeaza baza fiind debitate pe un sistem de tip interblocare (interlocking), adica placile
nu se pot monta decat in anumite pozitii, pozitile care sunt cele pentru care au fost
destinate. Acest sistem de tip interblocare (interlocking) si structura de tip puzzle
conferd unul din avantajele principale ale produsului prin economisirea timpului de
montaj comparativ cu sistemele clasice. Placile intercoriectabile care asamblate
formeaza baza structurii modulare care sunt preferabil, dar fara a fi limitat, din PAL
hidrofugat, se aseaza pe jos conform planului, se cupleaza, in sistemul de tip
interblocare (interlocking). Astfel, este realizata baza structurii modulare.

Pentru usurarea realizarii montajului, pe fiecare piesa a placii de baza sau amprentei
este gravat un numar respectiv gravat spatiul unde va fi montat profilul de rezistenta si
eventual numarul de peretele vertical si delimitarea sa (Fig 1, Fig 2).

Astfel, baza structurii modulare este notatd pentru a se putea realiza montajul cu
usurinta si rapiditate.

Un prim sistem de profilele metalice (structura de rezistenta inferioarad) alcatuit
dintr-o multitudine de profile segmente metalice interconectabile de tip U, L, T, H sau
profile compuse, functie de geometria necesara care vor descrie conturul peretilor $i se
vor monta pe baza structurii in pozitile corespunzatoare. Profilele de tip “U”, “L", “T" si
“H” sau profile compuse, joaca rol structural, sustinand la partea inferioara peretii
verticali ai structurii modulare magnetice. Profilele metalice dispuse pe baza structurii
formeaza un prim sistem de profile metalice (structura de rezistenta inferioara) care
este alcatuit dintr-o multitutidine de segmente interconectabile avand sectiunea profilului
U iar forma in plan a respectivei sectiuni este dreapta si/sau alternativ de forma literei L,
H, T sau profile compuse. Caracteristicile profilelor metalice sunt descrise anterior aici.
intr-un exemplu de realizare preferat, fiecare profil are marcat sau etichetat un cod ce
indica pozitia de montaj, fiind deja debitat la lungime (Fig. 1 si Fig. 2).

Intr-un alt exemplu de realizare, profilele pot fi debitate si la fata locului/in santier.

In cazul in care sunt marcate, profilele se aseaza pe pozitiile corespondente marcate pe
baza structurii modulare.

Stratul suport cu proprietati feromagnetice (agezat peste baza structurii)

Stratul suport cu proprietati feromagnetice este format prin asamblarea unei multitudini
de placi interconectabile prin forma de tip puzzle cu sistem de tip interblocare
(interlocking). Aceste placi interconectabile care formeaza stratul suport cu proprietai
feromagnetice pot fi taiate $i marcate cu un cod pentru a putea fi montate in locurile
corespunzétoarea pe baza structurii modulare.

Intr-un exemplu de realizare, stratul cu proprietati feromagnetice este, de preferat, dar
fara a fi limitat la o foaie de tabla galvanizata, care are o grosime intre 0,1 mm si 2 mm.
Intr-un exemplu preferat de realizare, grosimea foii de tabla galvanizata este cuprinsé
intre 0,1 mm si 0,8 mm, grosimea care va putea fi aleasé de specialistul in domeniu in
functie de aplicatia dorit4. Intr-un alt exemplu de realizare preferat, foaia subtire de tabla
galvanizata variaza intre 0,18 mm si 0,4 mm cu rezultate optime/rezultate de performata
pe o foaie de 0,25 mm.
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Stratul cu proprietati feromagnetice este acoperit cu vopseaua antiderapanta speciala
caracterizatd de o succesiune de straturi si anume un strat de polietilena ca strat
protector, un strat acrilic ca strat superior, poliester ca strat amorsor, crom ca strat
chimic si un strat de acoperire a fefei interioare a stratului cu proprietati feromagnetice :
aceasta vopsea speciala antiderapantd este descrisd in cererea de brevet nr.
EP3429434.

Peretii verticali ai structurii modulare

Perete vertical ce permite atasarea cu usurintd a unor componente de finisaj care are o
structura stratificatd formata dintr-un miez ultrausor cum ar fi spuma, polistiren, vata
minerald aflat intre 2 straturi cu proprietati feromagnetice cu o grosime variind de la 0,1
mm la 2 mm unde cel putin un strat cu proprietati feromagnetice este vopsit la exterior
cu o vopsea antiderapanta caracterizatd de o succesiune de straturi $i anume un strat de
polietilena ca strat protector, un strat acrilic ca strat superior, poliester ca strat amorsor, crom ca
strat chimic gi un strat de acoperire a fefei interioare a stratului cu proprietati feromagnetice.
Peretii sunt caracterizati de un sistem de tip interblocare (interlocking) “sau “click” plasat
vertical. Sistemul de tip interblocare (interlocking) vertical nu este un sistem care
incastreaza cei doi pereti, fixandu-le ci este un sistem care permite alinierea in plan a
panourilor dar lasand totodata un spatiu de reglare a acestora in plan vertical.
Dispunerea peretilor verticali unul 1anga celalalt impreuna cu sistemul de tip interblocare
(interlocking) sau “click”, realizeaza o structura cu corp comun.

Peretele vertical se introduce pe “canalul” format de profilele “U”, “L" , “T", “H” iar in
aceste profile sunt practicate gauri care strapung si stratul cu proprietati feromagnetice
peretelui (atat pe fata cat si pe verso) iar “lipirea” peretilor verticali de profile se face prin
inserarea unor mijloace de prindere potrivite, fiind preferate, dar fara a fi limitat la, pop-
nituri (rivets) care se deschid in spatele stratului cu proprietati feromagnetice (tablei)
peretelui vertical, in stratul ultrausor, impiedicandu-i iesirea.

Un al doilea sistem de profilele metalice (structurd de rezistent{d superioara)
alcatuit dintr-o multitudine de profile segmente metalice interconectabile de tip U, L, T,
H sau profile compuse, functie de geometria necesara vor descrie perimetrul exterior al
laturii superioare a peretilor verticali peretilor si se vor monta la partea superioard a
acestora (structura de rezistenta superioara). Aceste profile de tip “U”, “L”, “T", “H” sau
profile compuse sunt montate, la partea superioara a peretilor verticali care la fel sunt
“lipite” de peretele vertical prin inserarea unor mijloace de prindere potrivite, fiind
preferate, dar fara a fi limitat la, pop-nituri. Aceastea au acelasi caracteristici ca cele
care formeazad primul sistem de profile metalice (structura de rezistenta inferioara)
pentru motivele enumerate anterior.

Aici este important de tinut cont de urmatorul aspect: profilele din partea inferioara se
decaleaza fata de profilele din partea superioara, astfel incat imbinarile acestora sa fie
“tesute” pentru a conferi rezistentd suplimentara structurii modulare magnetice astfel
obtinute.

Suportul magnetic multistrat

Suportul magnetic multistrat este alcatuit dintr-o folie magnetica (prin care se poate fixa
la stratul cu proprietati feromagnetice) si un mijloc de atasare corespunzator (de ex.
adeziv acrilic aplicat pe suport buretos sau adeziv de tip vinilic sau hot melt) pe care se
poate ataga cu usurintd componentele de finisare dorite (de ex. ceramica, gresie,
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marmura, granit, parchet, linoleum, mocheta si alte materiale potrivite pentru acoperirea
suprafetelor, etc).

Preferabil, folia magnetica are grosimea de intre 0,2 si 3 mm, preferabil 0,4 mm pentru
o fortd de contact optima, dar grosimea acesteia poate fi aleasd de specialistul in
domeniu, in functie de greutate placii de expus. Intr-un exemplu de realizare preferat,
mijlocul de atasare de tip adeziv buretos are grosimea intre 0,2 si 5 mm, preferat 1 mm
care are un nivel optim de preluare a deniveldrilor elementului care se aplica pe
suportul magnetic multistrat.

Daca se doreste atagarea suportului magnetic multistrat pe placi de ceramica care are
spatele cu neregularitati $i cu un model de tipar inalt, este de preferat sa se foloseasca
un adeziv acrilic aplicat pe suport buretos (in special in cazul in care placa de
ceramincd se va monta pe podea unde este supusa unei presiuni mai mari) care va fi
capabil s adere la modelul in relief de pe spatele placii de ceramica, crescand astfel
forta contactului dintre placa de ceramica si stratul cu proprietati feromagnetice.
Adezivul acrilic aplicat pe suport buretos are rolul de a prelua denivelarile aflate pe
spatele elementelor de finisaj, in special, in cazul placilor de ceramica. Practic relieful
din spatele ceramicii se “amprenteaza” in adezivul acrilic aplicat pe suport buretos, iar
elemental de finisaj se uniformizeaza si se niveleaza astfel. Un avantaj suplimentar al
folosirii adezivului acrilic aplicat pe suport buretos este acela ca placile de ceramica nu
se mai sparg. In lipsa adezivului acrilic aplicat pe suport buretos, exista riscul, ca daca
presiunea este foarte mare si traficul este intens, placile de ceramica, sa se sparga
deoarece asezarea lor ar fi doar pe “crestele” reliefului de pe spatele placii de ceramica.
Suportul magnetic multistrat cu adeziv acrilic aplicat pe suport buretos confera
urmatorul avantaj: atunci cand se doreste schimbarea colectiei ceramice/mocheta din
cauza uzurii, a deteriorarii, a delistarii din portofoliu, aceasta schimbare se face rapid,
produsele fiind desprinse usor. Folosirea foliei magnetica inlatura dezavantajele lipirii
clasice a elementelor de fnisaj (placi ceramice, parchet, mochetd) a caror inlocuire ar fi
condus la aparitia zgomotului, prafului si, in general, al unui disconfort pentru spatiului
in care este destinat.

Un alt avantaj major este acela ca instalarea/dezinstalarea elementelor de finisaj, are
loc cu o viteza de aprox. 10 ori mai mare decat in cazul modului de lucru clasic.

Daca se doreste folosirea unei placi de ceramica care are spatele cu neregularitafi $i cu
un model de tipar inalt pe unul din peretii verticali unde nu este supusa unei presiuni la
fel de mari ca cea a unei placi agezate pe podea, se pot folosi adezivii de tip vinili sau
hot melt care asigura stabilitatea placii de ceramica concomitent cu un cost redus.

In cazul folosirii adezivului acrilic aplicat pe suport buretos care are un strat de protectie
denumit “liner” componentele de finisare (ceramica, parchet, linoleum, etc) se aseaza
pe adezivul acrilic aplicat pe suport buretos dupa indepartarea liner-ului i se fixeaza in
pozitia doritd prin presare.

Structura modulara astfel obtinuta poate fi decorata cu componentele de finisare dorite.

Astfel, daca pe partea de jos ( pe podea) se doreste un finisaj de tip mocheta, parchet,
ceramica care sa aiba un suport magnetic pentru o fnlocuire usoara peste baza
structurii, se aseaza stratul cu proprietati feromagnetice debitat laser tot in sistem de tip
interblocare (interlocking) si marcat cu un cod.

14

iy~



RO 134845 A1

intr-un exemplu de realizare preferat, peste stratul cu proprietati feromagnetice care
este de preferat, dar fara a fi limitat la, foaia de tabla galvanizata vopsita cu vopseaua
antiderapantd descrisd in cererea de brevet nr. EP3429434, se aseazad suportul
magnetic.

Peste suportul magnetic multistrat se aseazd componentele de finisare dorite de ex
ceramicd, parchet, linoleum, mochetd si alte materiale potrivite pentru acoperirea
suprafetelor).

Daca se doreste folosirea unei placi de ceramica care are spatele cu neregularitati si cu
un model de tipar inalt, este de preferat sa se foloseasca un adeziv buretos pentru
motivele amintite anterior. Buretele are rolul de a prelua denivelarile aflate pe spatele
placilor de finisaj, in special, in cazul placilor de ceramica.

Daca se doreste folosirea unei placi de ceramica care are spatele cu neregularitati si cu
un model de tipar inalt pe unul din peretii verticali unde nu este supusa unei presiuni la
fel de mari ca cea a unei placi asezate pe podea, se pot folosi adezivii de tip vinili sau
hot melt care asigura stabilitatea placii de ceramica concomitent cu un cost redus.

Deci, se aseaza stratul suport cu proprietati feromagnetice care este de preferat, dar
fara a fi limitat la, foaia de tablad galvanizatda pe baza structurii modulare care este
preferabil din, dar fara a fi limitat la, pal hidrofugat, iar sandwich-ul compus din folie
magnetica si mijlocul de atasare corespunzator selectat din adezivul acrilic aplicat pe
suport buretos sau adezivii de tip vinilici sau hot melt se aseaza peste suportul cu
proprietati feromagnetice.

In cazul folosirii adezivului acrilic aplicat pe suport buretos care are un strat de protectie
denumit “liner” finisajul (ceramica, parchet, linoleum, etc) se aseaza pe adezivul acrilic
aplicat pe suport buretos dupa indepartarea liner-ului si se fixeaza in pozitia dorita prin
presare.

Dupa ce finisajul pardoselii este aplicat, se incepe finisajul peretilor. Aici sunt disponibile
foarte multe variante, de la gips carton la MDF cu sistem de tip interblocare
(interlocking) sau fara, pana la lambriu, ceramica, tapet, print, etc.

Finisajul se va atasa tot magnetic de peretii verticali. Astfel, pe spatele materialelor de
finisaj se vor lipii longitudinal fasii de folie magnetica, similara cu cea folosita pentru
podea. Folia magnetica se poate lipi folosind adezivul acrilic aplicat pe suport buretos
sau adezivii de tip vinilic sau hot melt.

Intr-un exemplu de realizare preferat, peretii verticali se vor finisa cu MDF care are un
sistem de tip interblocare (interlocking) (care foloseste tehnologia ClicWall de la Unilin)
care odata imbinati nu prezinta rosturi si se pot vopsi cu vopsea lavabild ceea ce este
foarte avantajos din punct de vedere al timpului de realizare. Sau se poate folosi acelasi
produs, dar in varianta melaminata sau direct printata. Se pot folosi de asemenea, si
alte material potrivite cum ar fi MDF sau gips carton care insa trebuie chituite si apoi
vopsite, ceea ce creste usor timpul de executie.

Structura modulard din prezenta inventie poate fi realizatd intr-o multitudine de
configuratii interschimbabile conform Fig 12, folosind aceleasi material, ceea ce
reprezinta unul din principalele avantaje ale prezentei cereri.

Suplimentar, inventia furnizeaza, de asemenea, o metoda de asamblare a acestei
structuri modulare magnetice. Aceasta metoda cuprinde urmatoarele etapele:

- asigurarea unei baze alcatuita dintr-o multitudine de placi interconectate prin forma,
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- fixarea unui prim sistem de profile metalice (structurd de rezistenta inferioara) la
baza prin intermediul unor mijloace de fixare, unde pe fiecare profil metalic este
inscriptionata pozitia sa exacta in plan

- asezarea unui strat suport cu proprietati feromagnetice deasupra bazei, strat alcatuit
dintr-o multitudine de placi interconectate prin forma, unde fiecare strat suport cu
proprietati feromagnetice este inscriptionat cu pozitia sa exacta in plan

- fixarea unei multitudini de pereti verticali dispusi perpendicular pe baza si fixati in
primul sistem de profile metalice la partea lor inferioara,

- fixarea unui al doilea sistem de profile metalice (structura de rezistenta superioara)
la partea superioara a peretilor,

unde profilele metalice care fixeaza peretii metalici in partea superioara au
imbinarile decalate fata de profilele metalice de la partea inferioara

- fixarea unui suport magnetic multistrat peste stratul suport metalic $i pe cel putin o

_portiune a suprafetei peretilor verticali.

Intr-un exemplu de realizare preferat, pe baza sunt gravate pozitiile profilelor metalice

precum si pozitia/codul de identificare al peretilor.

Prezenta inventie furnizeaza, de asemenea, intr-un exemplu de realizare utilizarea

structurii modulare pentru partifionare spatiilor comerciale, spatiilor de birouri tip open-

space si spatiilor locuibile.

Intr-un alt exemplu de realizare preferat, invenfia furnizeaza utilizarea structurii

modulare magnetice pentru prezentarea modalitatilor de decorare a diverselor spatii

locuibile, de preferat baie, bucatarie, hol.

Intr-un alt exemplu de realizare inventia furnizeaza utilizarea kitului de construire sau

structurii modulare pentru construirea de standuri destinate expunerii componentelor

de finisaj selectate din gresie, faiantd, marmura, granit, parchet, mocheta, linoleum.

Intr-un alt exemplu de realizare inventia furnizeaza utilizarea kitului de construire sau

structurii modulare pentru compartimentarea facild a unei incaperi/locuinte care permite

acest lucru.
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Revendicari:

1. Perete vertical ce permite atasarea cu usurintd a unor componente de finisaj care are
o structura stratificata formata dintr-un miez ultrausor cum ar fi spuma, polistiren, vata
minerald aflat intre 2 straturi cu proprietati feromagnetice cu o grosime variind de la 0,1
mm la 2 mm, unde cel pufin un strat cu proprietati feromagnetice este vopsit la exterior
cu 0 vopsea antiderapanta caracterizatd de o succesiune de straturi $i anume un strat
de polietilend ca strat protector, un strat acrilic ca strat superior, poliester ca strat
amorsor, crom ca strat chimic $i un strat de acoperire a fefei interioare a stratului cu
proprietati feromagnetice.

2. Perete vertical conform revendicarii 1 care cuprinde suplimentar cel putin un suport
magnetic multistrat dispus pe cel putin o portiune a suprafetei peretelui,

unde suportul magnetic multistrat este alcatuit la partea inferioara aflata spre stratul
suport cu proprietati feromagnetice de o folie magnetica si de un mijloc de atagare la
partea opusd suportului cu proprietati feromagnetice pentru atasarea numitelor
componente de finisare.

3. Kit de construire a unei structuri modulare ce permite atasarea cu usurinta a unor

componente de finisare care cuprinde:

- o multitudine de placi amplasate coplanar interconectabile prin forma care
asamblate intre ele formeaza baza structurii modulare,

- un prim sistem de profile metalice (structura de rezistenta inferioara) pentru a fi fixat
la placa de baza prin intermediul unor mijloace de fixare,

- o multitudine de placi amplasate coplanar interconectabile prin forma, care
asamblate intre ele formeaza un strat suport cu proprietati feromagnetice ce se
fixeaza peste baza structurii modulare,

- o multitudine de pereti verticali pentru a fi dispusi perpendicular pe structura de baza
si fixabili in primul sistem de profile metalice (structura de rezistenta inferioard) la
partea lor inferioara

unde perefii verticali sunt prevazuti cu un strat cu proprietati
feromagnetice la cel putin una dintre suprafetele exterioare,

- un al doilea sistem de profile metalice (structura de rezistenta superioard) pentru a fi
fixat la partea superioard a peretilor verticali pentru a asigura stabilitatea si
rigiditatea structurii,

- cel putin un suport magnetic multistrat pentru a fi dispus peste stratul suport cu
proprietati feromagnetice si pe cel putin o portiune a suprafetei peretilor verticali

unde suportul magnetic multistrat este alcatuit la partea inferioara aflata
spre stratul suport cu proprietati feromagnetice de o folie magnetica si de
un mijloc de atagsare la partea opusd suportului cu proprietati
feromagnetice pentru atasarea numitelor componente de finisare.

4. Kit de construire conform revendicarii 3 unde interconectarea este de tip puzzle cu
sistem de tip interblocare (interlocking).
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5.Kit de construire conform revendicarilor 3-4 unde numitul prim sistem de profile
metalice (structurd de rezistentd inferioara) si numitul al doilea sistem de profile
metalice (structurd de rezistentd superioard) sunt alcatuite dintr-o multitudine de
segmente metalice interconectabile avand sectiunea profilului U, iar forma in plan a
respectivei sectiuni fiind dreapta si/sau alternativ de forma literei ,L",” H” sau ,T” sau
profile compuse.

6. Kit de construire conform revendicarilor 3-5 unde baza structurii §i stratul cu
proprietati feromagnetice sunt gravate sau etichetate cu un cod.

7. Kit de construire conform revendicarilor 3-6 unde mijlocul de atasare este selectat
din adeziv acrilic aplicat pe suport buretos sau adezivi de tip vinilic sau hot-melt.

8. Kit de construire conform revendicarilor 3-7 unde adezivul acrilic aplicat pe suport
buretos are buretele cu celula inchisa.

9. Kit de construire conform revendicarilor 3-8 unde stratul cu proprietati feromagnetice
este o foaie de tabla galvanizata.

10.Structurd modulara ce permite atasarea cu usurin{d a unor componente de finisare

care cuprinde:

- 0 baza a structurii modulare alcatuitd dintr-o multitudine de placi amplasate coplanar
interconectate prin forma,

- un prim sistem de profile metalice (structura de rezistenta inferioara) fixat la baza
prin intermediul unor mijloace de fixare,

- o multitudine de placi amplasate coplanar interconectate prin forma, care asamblate
intre ele formeaza un strat suport cu proprietati feromagnetice ce se fixeaza peste
baza structurii modulare,

- o multitudine de pereti verticali pentru a fi dispusi perpendicular pe baza structurii
modulare si fixabili in primul sistem de profile metalice la partea lor inferioara

unde peretii verticali sunt prevazufi cu un strat cu proprietati
feromagnetice la cel putin una dintre suprafetele exterioare,

- un al doilea sistem de profile metalice (structura de rezistentad superioard) pentru a fi
fixat la partea superioard a peretilor verticali pentru a asigura stabilitatea si
rigiditatea structurii,

- cel putin un suport magnetic multistrat pentru a fi dispus peste stratul suport cu
proprietati feromagnetice si pe cel putin o portiune a suprafetei peretilor verticali

unde suportul magnetic multistrat este alcatuit la partea inferioard aflatd spre
stratul suport cu proprietdti feromagnetice de o folie magnetica si de un mijloc de
atasare la partea opusa suportului cu proprietati feromagnetice pentru atasarea
numitelor componente de finisare.

11. Structura modulard conform revendicérii 10 unde numitul prim sistem de profile
metalice (structurd de rezistentd inferioard) si numitul al doilea sistem de profile
metalice (structura de rezistentd superioard) sunt alcadtuite dintr-o muiltitudine de
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segmente metalice interconectabile avand sectiunea profilului U, iar forma in plan a
respectivei sectiuni fiind dreapta si/sau alternativ de forma literei ,L",” H” sau ,T” sau
profile compuse.

12. Metoda de asamblare a unei structuri modulare ce permite atasarea cu usurinta a
unor componente de finisare conform revendicarilor 10-11 care cuprinde etapele:

conectarea unei multitudini de placi pentru a forma baza structurii modulare,

fixarea unui prim sistem de profile metalice (structurd de rezistenia inferioarad) la
baza mentionata prin intermediul unor mijloace de fixare

conectarea unei multitudini de placi interconectabile prin forma pentru a forma un
strat suport cu proprietati feromagnetice deasupra pléacii de baza, unde stratul suport
cu proprietati feromagnetice este inscriptionat cu pozitia sa exacta in plan

fixarea unei multitudini de pereti verticali dispusi perpendicular pe baza mentionata
si fixati in primul sistem de profile metalice la partea lor inferioara,

fixarea unui al doilea sistem de profile metalice (structura de rezistent{d superioara)
la partea superioarad a peretilor verticali, unde profilele metalice care fixeaza peretii
verticali in partea superioara au imbinarile decalate fata de profilele metalice de la
partea inferioara,

fixarea a cel putin unui suport magnetic multistrat peste stratul suport cu proprietati
feromagnetice si pe cel putin o portiune a suprafetei peretilor verticali

13.Utilizarea kitului de construire conform revendicarilor 3-9 sau structurii modulare
conform revendicarilor 10-11 pentru construirea de standuri destinate expunerii
componentelor de finisaj selectate din gresie, faiantd, marmurd, granit, parchet,
mocheta, linloleum.

14.Utilizarea kitului de construire conform revendicarilor 3-9 sau structurii modulare
conform revendicarilor 10-11 pentru compartimentarea facila a unei incaperi.

19

Ne



RO 134845 A1

|

Desene
Fig 1
. ?'\_-\ R
\;\\, ¢
\\.
\\_ o
\\\;’ o

Fig 1

Fig. 2

20



e VIR

e

Fig. 3

21

RO 134845 A1

oy



RO 134845A1

Fig. 4

22



RO 134845 A1

ya

23



Fig. 7
24

RO 134845 A1




RO 134845 A1

Fig. 8




RO 134845 A1

Fig . 10

26



RO 134845 A1

T T T
-‘EJ.I—J =N qi = ol C
mE — T
I Ry ! . .
alid _ ]:_] 1:_]_1 il i
-] e L ] -I—J%
‘ ] - '
. 1 L L L N '[7_L'
oL _ c . _ C
PRI T
Rnh I n
- 5y = T —°
. I L L T
| Fig. 11

Figura 12
27



Cont IBAN: RO05 TREZ 7032 0F33 5000 XXXX
Trezoreria Sector 3, Bucuresti
Cod fiscal: 4266081

Serviciul Examinare de Fond: Mecanica

RAPORT DE DOCUMENTARE

CBI nr. a 2019 00539 Data de depozit: 05/09/2019 Data de prioritate

Titlul inventiei | KIT PENTRU CONSTRUIREA UNEI STRUCTURI MODULARE, STRUCTURA
MODULARA, METODA DE ASAMBLARE SI UTILIZAREA ACESTEIA

Solicitant CONSTANTINESCU ANDREI SERBAN, STR. CONSTANTIN RADULESCU MOTRU NR.
20, BL. 22-24, SC. D, ET. 1, AP. 134, SECTOR 4, BUCURESTI, RO

Clasificarea cererii (Int.Cl.) | A47F7/00 ?°¢°) E04B1/343 %%, EQ4H1/12(2%06.01

Domenii tehnice cercetate | A47F, E04B, EO4H
(Int.Cl.)

Colectii de documente de

brevet cercetate
Baze de date electronice Ropatent, Epodoc, Patenw, TXT
cercetate
Literatura non-brevet
cercetata
Documente considerate a fi relevante
Categoria Date de identificare a documentelor citate $i, unde este cazul, Relevant fata de
indicarea pasajelor relevante revendicarea nr.
RO131258 A0 (CONSTANTINESCU), 29.07.2016 1,2,7,8,9
rezumat, pag.10 paragraf 4, pag.11 paragraf 2, pag.12 paragraf 1
pag.13,14, fig.1 3-6,10-14
Y EP 3067478 A1 (SORG), 14.09.2016 3-6, 10-14
paragrafele [0001}, ..., [0005], [0070},...,[0072], [0083], fig.1

Strada Ion Ghica nr. 5, Sector 3, Cod 030044, Bucuresti, Romania I Q
Telefon centrald: +40-21-306.08.00/01/02/..../28/29 (agcert
Fax: +40-21-312.38.19
E-mail: office@osim.ro 9001

WWW.osim.ro

Formular B02



Documente considerate a fi relevante - continuare

Categoria Date de identificare a documentelor si, unde este cazul, Relevant fatade -
indicarea pasajelor relevante revendicarea nr.
A GB 2485484 A (PRYOR), 16.05.2012 1-14
rezumat, exemplul de realizare, fig.6,7,8
A US2014047747 A1 (JACKSON), 20.02.2014 1-14
exemplul de realizare, desene
Unitatea
inventiei
(art.18)
Observatii:

Data redactarii: 10.07.2020

Examinator,
Ing. Anca Simona IONE

cu\

1

Litere sau semne, conform ST.14, asociate categoriilor de documente citate

A - Document care defineste stadiul general al
tehnicii i care nu este considerat de relevanta particulara;

D - Document mentionat deja in descrierea cererii de brevet de
inventie pentru care este efectuata cercetarea documentara;

E - Document de brevet de inventie avand o data de depozit sau
de prioritate anterioara datei de depozit a cererii in curs de
documentare, dar care a fost publicat la sau dupa data de depozit
a acestei cereri, document al carui continut ar constitui un stadiu
al tehnicii relevant;

L - Document care poate pune in discutie data prioritafii/lor
invocata/e sau care este citat pentru stabilirea datei de publicare
a altui document citat sau pentru un motiv special (se va indica
motivul);

O - Document care se refera la o dezvaluire orala, utilizare,
expunere, etc;

P - Document publicat la o data aflata intre data de depozit a
cererii $i data de prioritate invocata;

T - Document publicat ulterior datei de depozit sau datei de
prioritate a cererii $i care nu este in contradictie cu aceasta, citat
pentru mai buna inielegere a principiului sau teoriei care
fundamenteaza inventia;

X - document de relevan{a particulara; inventia revendicata nu
poate fi considerata noua sau nu poate fi considerata ca implicand
o activitate inventiva, cand documentul este luat in considerare
singur;

Y - document de relevanta particulard; inventia revendicata nu
poate fi consideratd ca implicAnd o activitate inventiva, cand
documentul este combinat cu unul sau mai multe alte documente
de aceeasi categorie, o astfel de combinatie fiind evidenta unei
persoane de specialitate;

& - document care face parte din aceasi familie de brevete de
inventie.

Formular B02




	Bibliographic Data / Abstract
	Description
	Claims
	Drawings
	Search Report



